Dell EMC PowerEdge R940xa
Teknik Ozellikler
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Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarilar

®| NOT: NOT, Urtininlzt daha iyi kullanmaniza yardimei olacak énemli bilgiler saglar.
DiKKAT, donanim hasari veya veri kaybi olasiligini gésterir ve sorunu nasil 6nleyeceginizi bildirir.

A| UYARI: UYARI, miilk hasari, kisisel yaralanma veya 6liim potansiyeline isaret eder.

© 2019 - 2022 Dell Inc. veya yan kuruluslari. Tim haklari saklidir. Dell, EMC ve diger ticari markalar, Dell Inc. veya bagl kuruluslarinin ticari markalaridir. Diger
ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markalari olabilir.
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Teknik ozellikler

Bu bdlumde sisteminizin teknik ve gevresel 6zelliklerine deginilmistir.
Konular:

e Sistem boyutlar

*  Kasaagirhgi

o Islemci 6zellikleri

*  Desteklenen igletim sistemleri

e PSU teknik &zellikleri

»  Sistem pili 6zellikleri

. PCle ylkselticisi ve yuvalari

*  Bellek ¢zellikleri

. Depolama denetleyicisi 6zellikleri.
e SUrlct ozellikleri

*  Baglanti noktalari ve konektorlerin dzellikleri
*  Video Ozellikleri

e Cevre ozellikleri

Sistem boyutlari

Bu bdlumde sistemin fiziksel boyutlar agiklanmaktadir.

4 Teknik 6zellikler
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Rakam 1. PowerEdge R940xa sisteminin sistem boyutlari
Tablo 1. Boyutlar
Xb Za
Sistem Xa Y Zb Zc
Ust Alt (cerceveli) | (cercevesiz)
174,3
PowerEdge | 482,0 mm 441,16 mm 422,5 mm mm 35,84 mm 23,9 mm 812 mm 842 mm
R940xa (18,98 ing) (17,37 in¢) (16,64 ing) (6,87 (1,41ing) (0,94ing) (31,96 ing) (33,14 in¢)
ing)

Kasa agirhgi

Tablo 2. Kasa agirhg:

Sistem

Maksimum agirlik (tim
suriciilerle birlikte)

yUkseklikte, yarim uzunlukta PCIE kartlari ile yikseltici)

PowerEdge R940xa (2,5 x 32 + X16 PCle YUkseltici 1/X16 PCle Yukseltici 2 4 DW GPU + 2 adet tam

56,0 Kg (111,75 Ib)

Islemci 6zellikleri

PowerEdge R940xa sistemi, iki veya dort Intel Xeon Olgeklendirilebilir islemci Ailesi (Skylake-EP) Altin ve Platin islemcileri destekler.

Teknik 6zellikler




Desteklenen isletim sistemleri

Asagidaki isletim sistemleri desteklenir:

RedHat Enterprise Linux
Novell SUSE Linux Enterprise Server

Microsoft Windows Server

Ubuntu

VMWare ESXi

Citrix Hypervisor

Daha fazla bilgi icin www.dell.com/ossupport adresine gidin

PSU teknik ozellikleri

PowerEdge R940xa sistemi, dort adede kadar AC veya DC glg kaynag Unitesini (PSU) destekler.

Tablo 3. PSU teknik o6zellikleri

PSU Sinif Isi dagitimi | Frekans Gerilim Yiiksek hat | Diisiik hat DC Akim
(maksimum 200v240V [100-140V
750 W Platinum 2891 BTU/sa | 50/60 Hz 100-240 V 750 W 750 W Yok MA-5A
Karisik Mod AC, otomatik
HVDC aralikli
(sadece
Cin'de) Yok 2891 BTU/sa | Yok 240V DC, Yok Yok 750 W 45 A
otomatik
aralikli
750 W Platinum 2891 BTU/sa | 50/60 Hz 100-240 V 750 W 750 W Yok 10 A-5A
Karma Mod AC
AC
750 W Yok 2891 BTU/sa | 50/60 Hz 240V DC 750 W Yok 750 W 5A
Karma Mod
DC (sadece
Cin'de)
100 W AC Platinum 4100 BTU/sa | 50/60 Hz 100-240 Vv 100 W 1050 W Yok 12A-65A
AC, otomatik
aralikli
1100 W DC Yok 4416 BTU/sa | Yok —(48-60) V | Yok Yok 100 W 32 A
DC, otomatik
aralikli
1100 W Platinum 4100 BTU/sa | 50/60 Hz 100-240 V 100 W 1050 W Yok 12 A-6,5A
Karisik Mod AC, otomatik
HVDC aralikli
(sadece Cin
ve Yok 4100 BTU/sa | Yok 200-380 V Yok Yok 100 W 64A-32A
Japonya'da) DC, otomatik
aralikli
1600 W AC Platinum 6000 50/60 Hz 100-240 V 1600 W 800 W Yok
BTU/sa AC, otomatik 10A
aralikli
2000 W AC | Platinum 7500 50/60 Hz 100-240 V 2000 W 1000 W Yok
BTU/sa AC, otomatik 5 A
aralikh
2400 W AC | Platinum 9000 50/60 Hz 100-240 Vv 2400 W 1400 W Yok
BTU/sa AC, otomatik 16 A
aralikli

6 Teknik 6zellikler



https://www.dell.com/ossupport

@ NOT: Isi dagitimi gui¢ kaynaginin Watt degeriyle hesaplanir.

@ NOT: Sistem ayrica fazdan faza gerilimi 240 V degerini gecmeyen BT glg¢ sistemlerine baglanacak sekilde tasarlanmistir.

@ NOT: 1100 W AC veya 1100 W Karma Mod HVDC ve Uzeri igin siniflandinimig PSU'lar nominal kapasitelerini beslemek igin yiksek hat

gerilimine (200-240 V AC) gerek duyarlar.

Sistem pili 6zellikleri

PowerEdge R940xa sistemi, CR 2032 3,0 V lityum digme sistem pilini destekler.

PCle yukselticisi ve yuvalari

PowerEdge R940xa sistemi, sistem kartina ve genigletme karti yikselticilerine takilabilen en gok on iki adet PCl express (PCle) 3. nesil
genisletme kartini destekler. Asagidaki tabloda genisletme karti yUkselticisi 6zellikleri hakkinda ayrintili bilgi veriimektedir:

Tablo 4. PCle yiikselticisi ve yuvalarinin 6zellikleri

islemci adedi | NVMe GPU Yikseltici boyutu | Yuva Yuva Kullanilabilir | Yiksekli | Uzunluk
boyutu miktari yuvalar k
%16 PCle X 16 2 24 FH FL
GPU Hazir/ - i
Yikselticisi 1
YOK Cift geniglikli X8 1 5 FH HL
hizlandrrier | x16 PCle X 16 2 9.1 FH FL
ozeligi Yiikselticisi 2
X8 1 12 FH HL
YOK GPU’suz/Te | X8 PCle X8 5 1,2,3,4,5 FH HL
k genislikli Yikselticisi 1
FPGA
X8 PCle X8 5 8,9,10,11,12 FH HL
4 YUkselticisi 2
On NVMe GPU Hazir/ | X16 PCle X 16 2 24 FH FL
Cift geniglikli | YUkselticisi 1
hizlandirici
szellgi X16 PCle X 16 2 an FH FL
Yikselticisi 2
On NVMe GPU’suz/Te | X8 PCle X8 4 12,34 FH HL
k geniglikli YUkselticisi 1
FPGA
X8 PCle X8 4 8,9,10,1 FH HL
Yikselticisi 2
YOK GPU Hazir/ | X16 PCle X 16 1 4 FH FL
Cift geniglikli | YUkselticisi 1
hizlandirici
szellgi X16 PCle X 16 1 M FH FL
YUkselticisi 2
2
YOK GPU’suz/Te | X8 PCle X8 2 34 FH HL
k geniglikli YUkselticisi 1
FPGA
X8 PCle X8 2 10,1 FH HL
Yikselticisi 2

®| NOT: Xilinx kartinin takilmasi veya cikarilmasi igin ¢ift geniglikli hizlandirnci 6zelligi kullanin.

Teknik 6zellikler
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Bellek ozellikleri

Tablo 5. Bellek ozellikleri

Cift islemciler Dért islemci
Bellek modiilii DIMM tioi | P'"MM DIMM
soketleri P! [ derecesi | kapasitesi | Minimum RAM | Maksimum Minimum RAM | Maksimum RAM
RAM
48 adet 288 pimli LRDIMM Sekiz 256 GB 512 GB 6144 GB 1024 GB 12,288 TB
asamall
LRDIMM Sekiz 128 GB 256 GB 3072 GB 512 GB 6144 GB
asamall
LRDIMM Dort 64 GB 128 GB 1536 GB 256 GB 3072 GB
asamali
RDIMM Cift 64 GB 128 GB 1636 GB 256 GB 3072 GB
asamall
RDIMM Cift 32 GB 64 GB 768 GB 128 GB 1536 GB
asamall
RDIMM Cift 16 GB 32 GB 384 GB 64 GB 768 GB
asamall
RDIMM Tek 8 GB 16 GB 192 GB 32 GB 384 GB
asamali
NVDIMM-N | Tek 16 GB RDIMM: 192 GB | RDIMM: 384 GB | RDIMM: 384 RDIMM: 1152 GB
asamall GB
NVDIMM-N: 16 | NVDIMM-N: 192 | NVDIMM-N: 16 | NVDIMM-N: 192
GB GB GB GB
PMem Yok 128 GB RDIMM: 192 GB | LRDIMM: 1536 | RDIMM: 384 LRDIMM: 3072
GB GB GB
PMem: 1536 GB | PMem: 1536 GB | PMem: 248 GB | PMem: 3072 GB
Yok 256 GB RDIMM: 384 LRDIMM: 1536 | RDIMM: 384 LRDIMM: 3072
GB GB GB GB
PMem: 2048 PMem: 3072 GB | PMem: 4096 PMem: 6144 GB
GB GB
Yok 512 GB RDIMM: 384 LRDIMM: 1536 | RDIMM: 768 GB | LRDIMM: 3072
GB GB GB
PMem: 4096 PMem: 6144 GB | PMem: 8192 GB | PMem: 12.288 GB
GB

®| NOT: 8 GB RDIMM'ler ile 16 GB NVDIMM-N'leri karma sekilde kullanmayin.

®| NOT: 64 GB LRDIMM'leri, 128 GB GB LRDIMM'leri ve 256 GB LRDIMM'leri karma sekilde kullanmayin.

®| NOT: 256GB, GPU yapilandirmasini desteklemez.

Tablo 6. DIMM dolgu eki yerlestirme kurallari

islemci yapilandirmasi | islemci 1 islemci 2 islemci 3 islemci 4
Cift Islemci Gerekli Gerekli Gerekli degil Gerekli degil
Dort islemci Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli

8 Teknik 6zellikler




PMem ve 256GB LRDIMM Termal Kisitlamalari

Tablo 7. PMem Termal Kisitlamalari

PMem Destegi V2 Hava Ortiisii V1 Hava Ortiisii

8x 2,5 in¢c SAS/SATA 30C ortam sicakligi destegi, 256 GB 25C ortam sicakligi destegi, 256 GB
LRDIMM ile 25C ortam sicaklig LRDIMM ile desteklenmez

24x 2,5 inc SAS/SATA 30C ortam sicaklig destegi, 256 GB 25C ortam sicaklig destegi, 256 GB
LRDIMM ile desteklenmez LRDIMM ile desteklenmez

32x 2,5 in¢c SAS/SATA veya karma 30C ortam sicakliyi destegi, 256 GB 25C ortam sicakligi destegi, 256 GB

NVMe LRDIMM ile desteklenmez LRDIMM ile desteklenmez

®| NOT: PMem, GPU yapilandirmalarini desteklemez.

Depolama denetleyicisi ozellikleri.

PowerEdge R940xa sistemi sunlari destekler:

e Dahili depolamall denetleyici kartlari: PowerEdge RAID Denetleyicisi (PERC) H330, H350, PERC H730P, H830, H740P, H750, H840,
HBA330, HBA350i, S140 ve Onyiikleme Igin Optimize Edilmis Sunucu Depolayici—BOSS-S1.

e Harici depolamall denetleyici kartlari: 12 Gb/s SAS HBA; HBA355e dahil.

Surucu ozellikleri

Depolama

Dell EMC PowerEdge R940xa, is yUklerinize ve isletimle ilgili taleplerinize uyum saglamaniza olanak veren dl¢eklendirilebilir depolama saglar.

Dell EMC PowerEdge R940xa, orta sabit stirlici tepsisi ve arka sabit slrlict kafesiyle depolamanin genisletilmesine olanak verir. Sabit
surdcu bolmesi, en fazla 32 adet 2,5 ing sabit strtcl veya SSD'yi destekler.

Siiriici
PowerEdge R940xa sistemi SAS, SATA, Nearline SAS surtculeri/SSD’ler veya NVMe surtcuUleri destekler.

PowerEdge R940xa sistemi igin desteklenen sabit strtici segenekleri:
e 8 siiriciili sistem - O ile 7 arasi yuvalarda en fazla sekiz adet 2,5 ing (SAS, SATA veya Nearline SAS) 6nden erisilebilen strucd.

e 32 siiriiciilii sistem - Ust siriicii béimesindeki O ile 23 arasi yuvalarda 4 adet NVMe énden erisilebilen stirticii (yuva 20 ila 23) dahil
olmak Uzere en fazla 24 adet 2,5 ing (SAS, SATA veya Nearline SAS) slricU ve alt striict bélmesindeki 24 ile 31 arasi yuvalarda en
fazla sekiz adet 2,5 ing (SAS, SATA veya Nearline SAS) 6nden erisilebilen strticl.

Dahili depolama yapilandirmasi matrisi

Tablo 8. Dahili depolama yapilandirmasi matrisi

HDD/SDD NVMe Dahili Depolama (On) Dahili PERC Depolama Denetleyicisi Denetleyi

(BOSS degil) Etkin/ Depolam | kartlari | (Denetleyicileri) ci
Evrensel a (Arka)
Yuva

8 0/0 8 x 2,5 in¢ SATA (pasif) Yok 1 SATA $140 Yok

8 0/0 8 x 2,5 in¢ SAS/SATA (pasif) Yok 1 PERC H330, H350 Adaptor

8 0/0 8 x 2,5 ing SAS/SATA (pasif) Yok 1 PERC H730P, H750 Adaptoér

8 0/0 8 x 2,5 ing SAS/SATA (pasif) Yok 1 PERC H740P, H750 Adaptor

Teknik 6zellikler

9



Tablo 8. Dahili depolama yapilandirmasi matrisi (devami)

HDD/SDD NVMe Dahili Depolama (On) Dahili PERC Depolama Denetleyicisi Denetleyi
(BOSS degil) Etkin/ Depolam | kartlari | (Denetleyicileri) ci
Evrensel a (Arka)
Yuva
8 0/0 8 x 2,5 ing SAS/SATA (pasif) Yok 1 HBA330, HBA350 Adaptor
32 070 24 x 2,5 in¢ SAS/SATA /NVMe | Yok 2 PERC H740P, H750 Adaptor
(genigletici)
8 x 2,5in¢ SAS/SATA (pasif)
32 0/0 24 x 2,5 ing SAS/SATA /NVMe | Yok 2 PERC H730P, H750 Adaptor
(genigletici)
8 x 2,5 ing SAS/SATA (pasif)
32 0/0 24 x 2,5 ing SAS/SATA /NVMe | Yok 2 PERC H330, H350 Adaptor
(genigletici)
8 x 2,5 in¢ SAS/SATA (pasif)
32 070 24 x 2,5 in¢ SAS/SATA /NVMe | Yok 2 HBA330, HBA350 Adaptor
(genigletici)
8 x 2,5in¢ SAS/SATA (pasif)
32 4/4 24 x 2,5 ing SAS/SATA /NVMe | Yok 2 PERC H730P, H750 Adaptor
(genigletici) ) ]
S140 (NVMe etkinlestirme)
8 x 2,5 ing SAS/SATA (pasif)
32 4/4 24 x 2,5 ing SAS/SATA /NVMe | Yok 2 PERC H740P, H750 Adaptor
(genigletici) . i
5140 (NVMe etkinlestirme)
8 x 2,5 in¢ SAS/SATA (pasif)
32 4/4 24 x 2,5 ing SAS/SATA /NVMe | Yok 2 PERC H330, H350 Adaptor
(genigletici) ) i
5140 (NVMe etkinlestirme)
8 x 2,5 in¢ SAS/SATA (pasif)
32 4/4 24 x 2,5 ing SAS/SATA /NVMe | Yok 2 HBA330, HBA350 Adaptor
(genigletici) ) ]
S$140 (NVMe etkinlestirme)
8 x 2,5 ing SAS/SATA (pasif)

Boot Optimized Storage Subsystem

Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS), PowerEdge sistemlerinin asagidaki durumlarda tam igletim sistemi moduna ényUklenmesi igin
bir arag olarak sunulur:

e Hedef isletim sistemi tam bir igletim sistemi oldugunda ve en iyi IDSDM tarafindan desteklenebilecek hiper yonetici olmadiginda
e sletim sistemi kurulumu icin calisir durumda takilabilen standart stirticti yuvalarini kullanmak istediginizde

BOSS karti Gzerindeki RAID denetleyicisi sinirh 6zelliklere sahiptir. Bu RAID denetleyicisi, M.2 SATA SSD’leri RAID olmayan bir birim olarak
veya tek bir RAID birimi olarak sunmaktadir.

10 Teknik 6zellikler




Rakam 2. Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS)

Tablo 9. BOSS ézellikleri

islev veya 6zellik

Desteklenen

Bant boyutu destekli 64 K
Yapilandirma (HIl) Evet
Tam baglatma Hayir
Hizli baglatma Evet

()| NOT: Varsayilan olarak, sanal bir stiriict olugturdugunuzda hizli baglatma
gerceklestirilir.

Arka Plan baglatma Hayir
RAID O Hayir
RAID 1 Evet
Tek RAID olmayan Evet
Cift RAID olmayan Evet
Kisitlanmis RAID1 ve RAID olmayan Hayir
Yabanci ige aktarma Evet
Tutarllik kontrolU Hayir
Kontrol okumasi Hayir
YUk dengeleme Yok

Yeniden Olusturma Evet

NOT: HIl veya Marvell CLI'yi kullanarak yeniden olusturma iglemini manuel olarak
baglatmaniz gerekir.

®

Otomatik yeniden olusturma

Evet
@ NOT: Otomatik yeniden olusturma, yalnizca sistemde bir yerel sanal stirtict ve bagka
bir sabit strtict varsa sistem agildiginda gergeklestirilir.

onbellegi.

Sicak yedek Hayir
Yeniden olusturma énceligini/hizini Hayir
degistirin.

Sanal disklerin geri yazma/ileri okuma Hayir

@l NOT: BOSS denetleyicisi, denetleyici 6nbellegini desteklemez.

Teknik 6zellikler
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Tablo 9. BOSS o6zellikleri (devami)

islev veya 6zellik

Desteklenen

Pil destedi

Yok
@l NOT: BOSS denetleyicisi bir pili desteklemez.

RAID olmayan disk 6nbellegi ilkesi

Evet
@l NOT: isletim sistemi denetimli/Aygrt varsayilanlari.

SMART Bilgileri

Evet
@l NOT: SMART bilgilerini striictlerden almak icin Marvell CLI'y1 kullanin.

Fiziksel disk ¢aligirken degistirme Hayir
Sanal disk genigletme Hayir
Sanal disk dilimleme Hayir
Sanal disk gegisi Evet

®

NOT: Yeni denetleyicide, sanal disk igletim sistemine sunulmadan énce Hll'den ice

aygit stricusl)

aktariimalidir.
Ayrik ayna Hayir
()| NOT: Sistemin kapatimasi ve bir sabit striicinin bagka bir sisteme gegirilip yeniden
olusturmaya devam edilmesi gerekir.
RAID olmayan gecis Evet
BIOS yapilandirma yardimci programi (Ctrl- | Hayir
M)
Veri yolu icin surdci ekleyin (isletim sistemi | Hayir

NOT: Konsol Windows surUcust veya Linux kitiphanesi sadece yénetim amaglari igin
gereklidir.

®

4K yerel sUrlcl destegi Hayir
TRIM ve UNMAP sanal disk Hayir
TRIM ve UNMAP RAID olmayan sabit Evet
surtcu

Kendi kendini sifreleyen strtculer (SED) Hayir
destegi

Sifreli silme (temizleme). Evet

@ NOT: Siirticti TEMIZLEME Sifreleme Silme ¢zelligini destekliyorsa. Denetleyiciden
veya surictden bagka sifreleme destegi yoktur.

Optik suructuler

PowerEdge R940xa sistemi, bir adet istede bagl ince SATA DVD-ROM surlci veya DVD+/-RW surUclyU destekler.
@l NOT: DVD cihazlar yalnizca veri disklerini destekler.

Harici depolama

Tablo 10. Harici depolama aygiti tiirleri

Device Type

Aciklama

Harici Teyp

Harici USB teyp drtnleri ile baglantiyi destekler

12 Teknik 6zellikler




Tablo 10. Harici depolama aygiti tiirleri (devami)

Device Type Aciklama
NAS/IDM aygiti yazilimi NAS yaziim yiginini destekler
JBOD 12 Gb MD Serisi JBOD baglantisini destekler

Optik surtculer

PowerEdge R940xa, asadidaki dahili optik strlict seceneklerinden birini destekler:

DVD-ROM
DVD+RW

Teyp surdculer

PowerEdge R940xa dahili teyp surUctleri desteklemez. Ancak harici teyp slriculer desteklenir. Desteklenen harici teyp surtculer asagida
belirtildigi gibidir:

Harici RD1000 USB

Harici LTO-5, LTO-6,LTO-7 ve 6 Gb SAS teyp surdculeri

LTO-5, LTO-6 ve LTO-7 6 Gb SAS teyp strdctlerle 114X raf montaj kasasl
LTO-5, LTO-6 ve LTO-7 6 Gb SAS teyp surtculerle TL1000

LTO-5, LTO-6 ve LTO-7 6 Gb SAS teyp surlctlerle TL2000

LTO-5, LTO-6 ve LTO-7 8 Gb FC teyp surtculerle TL2000

LTO-5, LTO-6 ve LTO-7 6 Gb SAS teyp surlctlerle TL4000

LTO-5, LTO-6 ve LTO-7 8 Gb FC teyp surtculerle TL4000

LTO-5, LTO-6, 6 Gb SAS teyp surtcdlerle ML6000

LTO-5, LTO-6, LTO-7 8 Gb FC teyp suructlerle MLE000

Baglanti noktalari ve konektorlerin ozellikleri

USB baglanti noktalari

PowerEdge R940xa sistemi sunlari destekler:

Sistemin 6n tarafinda iki adet USB 2.0 uyumlu baglanti noktasi
Bir adet dahili USB 3.0 uyumlu baglanti noktasi
Sistemin 6n tarafinda bir adet istege bagh USB 3.0 uyumlu baglanti noktasi

®| NOT: USB 3.0 baglanti noktasi yalnizca 8x2,5 in¢ yapilandirmasinda desteklenir.

iDRAC Direct igin sistemin 6n tarafinda bir adet mikro USB 2.0 uyumlu baglanti noktasi

NOT: Sistemin 6ntindeki mikro USB 2.0 uyumlu baglanti noktasi yalnizca iDRAC Direct veya ydnetim baglanti noktasi olarak
kullanilabilir.

Sistemin arka tarafinda iki adet USB 3.0 uyumlu baglanti noktasi

NIC baglanti noktalari

PowerEdge R940xa sistemi, a§ ek kartina (NDC) timlestirilen en fazla dort Ag Arabirim Denetleyicisi (NIC) baglanti noktasini destekler ve
asagidaki yapilandirmalarda kullanilabilir:

10, 100 ve 1000 Mb/sn destekleyen dort adet RJ-45 baglanti noktasi

100 M, 1 G ve 10 Gb/sn destekleyen dort adet RJ-45 baglanti noktasi

iki baglanti noktasinin maksimum 10 G ve diger iki baglanti noktasinin maksimum 1 G'yi destekledigi dért adet RJ-45 baglanti noktasi
10 Gb/sn'ye kadar destek saglayan 1 Gb/sn ve 2 SFP + baglanti noktasini destekleyen iki adet RJ-45 baglanti noktasi

En fazla 10 Gb/sn destekleyen dort adet SFP+ baglanti noktasi

En fazla 25 Gb/sn destekleyen iki adet SFP28 baglanti noktasi
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VGA baglanti noktalari

Video Grafik Dizisi (VGA) baglanti noktasi, sistemi bir VGA ekranina baglamanizi saglar. PowerEdge R940xa sistemi, 6n ve arka panellerde
iki adet 15 pimli VGA baglanti noktasini destekler.

Seri konektor

PowerEdge R940xa sistemi arka panel Uizerinde 16550 uyumlu, 9 pimli bir konektér olan Veri Terminali Ekipmani (DTE) tdrinde bir seri
konektoru destekler.

IDSDM veya vFlash modiilu

PowerEdge R940xa sistemi, istege bagl Dahili Cift SD modulini (IDSDM) veya vFlash moduliint destekler. 14. nesil PowerEdge
sunucularinda, IDSDM veya vFlash modUlu tek bir kart modulinde birlestirilir ve asagidaki yapilandirmalarda kullanilabilir:

e VFlash veya
e VFlash ve IDSDM
IDSDM veya vFlash modill, Dell'in 6zel yuvasinda sistemin arkasinda bulunur. IDSDM veya vFlash modult G¢ mikro SD karti destekler

(IDSDM igin iki kart ve vFlash icin bir kart). IDSDM igin micro SD kart kapasitesi 16, 32, 64 GB'tir, vFlash icin ise microSD kart kapasitesi 16
GB'dir.

®| NOT: IDSDM veya vFlash modulinde yazma korumasi igin iki egimli anahtar vardir.

®| NOT: Bir IDSDM Kkart yuvasi yedekleme icin ayrimistir.

®| NOT: IDSDM veya vFlash yapilandiriimig sistemlerle iligkili Dell marka MicroSD kartlarini kullanmaniz énerilir.

Video ozellikleri

PowerEdge R940xa sistemi, entegre Matrox G200eW3 grafik denetleyicisini 16 MB video ¢ergeve arabelledi ile destekler.

Tablo 11. Desteklenen video ¢oziiniirliigii secenekleri

Resolution Yenileme Renk derinligi | Yatay Frekans | Piksel Saati | Arka Panel On Panel |DVO DisplayPort
(Coziiniirliik) Hizi (bit)

1024 x 768 60 Hz 8,16, 32 48,4 kHz 65,0 MHz Evet Evet Evet*
1280 x 800 60 Hz 8,16, 32 49,7 kHz 83,5 MHz Evet Evet Evet*
1280 x 1024 60 Hz 8,16, 32 64,0 kHz 108,0 MHz Evet TBD Evet*
1360 x 768 60 Hz 8,16, 32 47,71 kHz 85,5 MHz Evet Evet Evet*
1440 x 900 60 Hz 8,16, 32 55,9 kHz 106,5 MHz Evet TBD Evet*
1600 x 900 60 Hz (RB) 8,16, 32 55,54 kHz 97,75 MHz Evet Evet Evet*
1600 x 1200 60 Hz 8,16, 32 75,0 kHz 162,0 MHz TBD TBD Evet*
1680 x 1050 60 Hz (RB) 8,16, 32 64,7 kHz 119,0 MHz Evet TBD Evet*
1920 x 1080 60 Hz 8,16, 32 67,158 kHz 173,0 MHz TBD Hayir Hayir
1920 x 1200 60 Hz 8,16, 32 74,556 kHz 193,25 MHz | TBD Hayir Hayir

®| NOT: 1920 x 1080 ve 1920 x 1200 ¢ozinurlik, sadece azaltimig karartma modunda desteklenir.
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Cevre ozellikleri

Cevresel Veri Sayfasina bakin..

Tablo 12. Sicaklik spesifikasyonlari

NOT: Cevre sertifikalarl hakkinda ek bilgi icin www.dell.com/poweredgemanuals adresinde bulunan Kilavuzlar ve Belgelerde Uriiniin

Sicakhk

Depolama

—40°C ila 65°C arasI (—40°F ila 149°F arasl)

Surekli Calisma (950 metre veya 3117 fit'ten az
yUkseklikler igin)

Ekipman dogrudan gunes isi§ina maruz kalmadan, 10 ©C ila 35 ©C (50 °F ila 95 ©F)

Maksimum sicaklik egimi (¢alisma ve saklama)

20°C/sa (68°F/sa)

Tablo 13. Bagil nem ozellikleri

Bagil nem Ozellikler
Depolama 33°C (91°F) maksimum ¢iy noktasi ile %5 ila %95 RH. Atmosfer daima yogusmasiz olmalidir.
Calisma 29 °C (84,2 °F) maksimum ¢iy noktasinda %10 ila %80 bagil nem.

Tablo 14. Maksimum titresim ozellikleri

Maksimum Ozellikler

titresim

Calisma 5 Hz - 350 Hz degerlerinde 0,26 Gs (U eksenin timdnde).

Depolama 10 Hz - 500 Hz degerlerinde 15 dakika igin 1,88 G, (alti kenarin timu test edilmigtir).

Tablo 15. Maksimum sarsinti 6zellikleri

altl sarsinti darbesi.

Maksimum Ozellikler

sarsinti

Calisma 6 G'nin pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde 11 msn'ye kadar art arda dizenlenen alti sok darbesi.

Depolama 2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde (sistemin her tarafinda tek darbe) art arda uygulanan

Tablo 16. Maksimum yiikseklik 6zellikleri

Maksimum irtifa | Ozellikler

Calisma 3048 m (10.000 ft)

Depolama 12.000 m (39.370 fit)

Tablo 17. Calisma sicakligini azaltma teknik 6zellikleri

Calisma sicakhgini azaltma | Ozellikler

35°C (95°F)'e kadar Maksimum sicaklik 950 m (3,117 fit) Uzerinde 1 °©C/300 m (1 °F/547 fit) oraninda disurdlUr.
35°C ila 40°C (95°F ila Maksimum sicaklik 950 m (3.117 fit) Gzerinde 1 ©C/175 m (1 °F/319 fit) oraninda dusurdldr.

104°F)

40°C ila 45°C (104°F ila Maksimum sicaklik 950 m (3.117 fit) Uzerinde 1 ©C/125 m (1 °F/228 fit) oraninda dusurdlUr.
13°F)

Teknik 6zellikler
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Standart calisma sicakhgi

Tablo 18. Standart calisma sicakhigi teknik 6zellikleri

Standart calisma sicakhigi Ozellikler

Surekli Calisma (950 metre veya 3117 fit'ten az yikseklikler icin) Ekipman dogrudan gunes isigina maruz kalmadan, 10 ©C ila 35 °C
(50 ©F ila 95 °F) arasinda.

Termal ve akustikler

Sistemin termal yonetimi, 10°C ila 35°C (50°F ila 95°F) arasindaki ¢ok cesitli ortam sicakliklarinda ve genis ortam sicakligi araliklarinda,
bilesenlere yonelik en distk fan hizlarinda optimize edilmis sogutma yoluyla yiksek performans saglar. Bu optimizasyonlar, dustk sistem
glctne ve veri merkezi guc tlketimi saglayan distk fan glicu tketimi ile sonuclanir.

Termal tasarim

Sistemin termal tasarimi asagidakileri yansitir:

e Optimize edilmis termal tasarim: Sistem dizeni, optimum termal tasarim icin gelistiriimistir. Sistem bileseni yerlesimi ve dizeni, minimal
fan gucuiyle 6nemli bilesenlere maksimum hava akis saglamak Uizere tasarlanmistir.

e Kapsamli termal yonetim: Termal denetim sistemi; sistem fani hizlarini, sistem bilesen sicaklik sensorlerinden alinan geri bildirimlere ve
sistem envanteri ile alt sistem gli¢ gekisine dayanarak diizenlemektedir. Sicaklik izleme; islemciler, DIMM’ler, yonga seti, sistem giris
havasl ortami, sabit disk strdculeri, NDC ve GPU gibi bilesenleri igermektedir.

e Acik ve kapall dongu fan hizi denetimi: Acik ddngl fan denetimi, sistem giris havasi sicakligina bagl olarak fan hizini belirlemek icin
sistem yapilandirmasini kullanmaktadir. Kapall déngu termal denetimi, sistem aktivitesine ve sogutma gereksinimlerine gore fan hizlarini
dinamik olarak ayarlamak icin sicaklik geri bildirimini kullanmaktadir.

e Kullanici tarafindan yapilandirilabilir ayarlar: Her musterinin sistemden farkl kosul veya beklentileri oldugu anlayisiyla, bu nesil sunucularda
iDRAC9 BIOS kurulum ekraninda kullanici tarafindan yapilandirilabilir sinirli ayarlar sunduk. Daha fazla bilgi edinmek igin Dell.com/
Support/Manuals adresindeki Dell EMC PowerEdge sistemi Kurulum ve Servis Kilavuzu'na ve Dell.com adresindeki “Geligmis Termal
Denetim: Ortamlar ve Gig Hedefleri Arasinda Optimizasyon” konusuna bakin.

e Sogutma yedekliligi: Sistem, N+1 fan yedekliligine izin vererek sistemde bir fanin ariza yapmasi durumunda surekli galismaya devam
etmeyi saglamaktadir.

e Cevre Ozellikleri: Optimize edilmis termal yénetim, R940xa’yi cok cesitli calisma ortamlarinda giivenilir kiimaktadir.

Genisletilmis calisma sicakhgi kisitlamalari

Calisma sicakligl, temiz hava sogutmasi igin maksimum 950 m yikseklige goredir
Sabit sUriicu kisitlamalari nedeniyle 5°C'nin altinda soguk baslatma yapilmamalidir
Apache Pass DIMM, NVDIMM, PCleSSD ve NVME desteklenmez

GPGPU yaplilandirmasi desteklenmez

x4 soket yapilandirmalarinda LRDIMM > 32 GB desteklenmez

DCPMM'’ler desteklenmez.

Yedekli gi¢ kaynag birimleri gerekir

Dell'in onaylamadi§i ve/veya 25 W'tan blyUk gevre birim kartlar desteklenmez
Intel FPGA desteklenmez

Mellanox CX5 desteklenmez

Temiz hava kisitlamalari

Asagidaki tabloda verimli sogutma igin gereken yapilandirma listelenmistir.
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Tablo 19. Temiz hava kisitlama matrisi

islemci
i . islemci/GP Siiriicii Ortam Taze hava . Maksimum | Maksimum P
Islemci §U sayisi sayisi sicakhgi destegi Fantipi |304w 304W Orti
islemci islemci
(CPU1/2) |(CPU 3/4)
All (TaGma) GPU/28&4 32x2,5ing, |30 AEP Yok Altl standart 4U Hava 6rttsi
CPU w/ NVMe 2U yUksekliginde | A'yi cikarin
yUksekliginde HSK
HSK
(L-bigiminde)
All (TUma) GPU 32x2,5ing, |35 AEP Yok Alti standart 4U Hava ortisu
yok /284 NVMe ile 2U yUksekliginde [ A'yr takin
CPU birlikte yUksekliginde HSK
HSK
(L-bigiminde)
205W / GPUyok 74 |32x25ing, |35 AEP Yok Alti standart 4u Hava ortusu
200w / CPU NVMe 2U yUksekliginde | A'yi takin
165W_12C / olmadan yUksekliginde HSK
150W_8C HSK
CPU (L-biciminde)
islemci TDP | GPU yok /4 |32 x2,5ing, | C40E45 GPU, AEP, Al standart 4u Hava ortusu
<=165W CPU NVMe NVDIMM, yUksekliginde | A'yi takin
olmadan PCleSSD, HSK
NVMe ve 2U
INTEL yUksekliginde
FPGALRDIM HSK
M>32Gile (L-bigiminde)
FA destegi
yok
All (TGma) GPUyok /72 |32x2,5ing, |CA40E45 GPU, AEP, Altl standart 4U Hava 6rttsi
CPU NVMe NVDIMM, yUksekliginde | A'yi takin
olmadan PCleSSD, 2U HSK
NVMe ve yUksekliginde
INTEL FPGA HSK
ile FA destegi (L-bigiminde)
yok
All (Tama) GPU/28&4 8x2,5in¢ 30 AEP Yok Altl standart 4U Hava o6rttsi
CPU 2U yUksekliginde | A'yi cikarin
yUksekliginde HSK
HSK
(L-bigiminde)
All (TUma) GPU 8x2,5 ing C40E45 GPU, AEP, Alti standart 4U Hava ortusu
yok /2&4 NVDIMM, yUksekliginde | A'yi takin
CPU PCleSSD, HSK
NVMe ve 2U
INTEL yUksekliginde
FPGALRDIM HSK
M>32Gile (L-bigiminde)
FA destegi
yok

®| NOT: C40E45 - Surekli 40C ve genisletilmis 45C igin temiz hava destegi.

Termal kisitlamalar

Asadidaki tabloda verimli sogutma icin gereken yapilandirmalar listelenmektedir.
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Tablo 20. Termal kisitlama destek matrisi

Is1 emici
Sabit N R I . - . islemci/

P, Yiikselticil | Islemci | GPU Maksimum | Maksimum | Fan S DIMM Fan
striciler | adedi |adedi [205W 205 W tiri (O™ kapagi | DIMM 1 japag:
in sayisi islemci (CPU | islemci (CPU apagi

172) 3/4)
24 Xsig/ 12 PCle (EVGL
in¢ maks.
2
1/%8 PCl 2 Yok yUksekliginde Yok standar | Standart Yok Yok
8x25ing | /7C e HSK t
SAS/ Yukseltici
SATA 2)
24 x 2,5 12 PCle 4U Evet
ing SAS/ (X8 PCle yUksekliginde (maks.
SATA+ | yiikseltici 2U HSK Alti 44x)
4 Yok yUksekliginde standar | Standart Yok Yok
8x25ing | /X8 FCle HSK t
SAS/ Y Ukselticl (L bigiminde)
SATA 2)
24 Xsig/ 8 PCle (EVGL
in¢ maks.
SATA + %:gj%e 2U Alt GPU | 22%)
17516 PCI 2 2 yUksekliginde Yok standar | ortdsinu Yok Yok
8x25ing | 7710 e HSK t cikarin
SAS/ YUkseltici
saTA [
24 x 2,5 8 PCle 4U Evet
ing SAS/ yUksekliginde (maks.
SATA + \%:Zeplfclle 2U HSK Alti GPU 44x)
: 1/X16 PCle 4 2 yUksekliginde standar | 6rtdstnd Yok Yok
8x25ing Yikseltici HSK t cikarin
SAS/ Ukseftici (L bigiminde)
SATA 2)
24 x 2,5 8 PCle 4U Evet
in¢ SAS/ yUksekliginde (maks.
SATA + %:geﬁﬁ? 2U HSK Alt GPU 44x)
1/X16 PCle 4 4 yUksekliginde standar | ortdsitnu Yok Yok
8x25in¢ kseltiol HSK t cikarin
SAS/ YUkseltici (L biciminde)
SATA 2)
8x2,5in¢ |12 PCle Evet
A (o 20 s
2 Yok yUksekliginde Yok standar | Standart Yok Yok
1/X8 PCle HSK X
Yikseltici
2)
8x2,5ing [12 PCle 4U Evet
SAS/ (X8 PCle oU yUksekliginde Al (maks.
SATA YUkseltici 4 Yok yUksekliginde HSK standar | Standart 44%) Yok Yok
1/X8 PCle HSK X
Yikseltici (L bigiminde)
2)
8x25ing |8 PCle Evet
e |oxeree 20 O G
1/X16 PCle 2 2 yUksekliginde Yok standar | 6rtusunu Yok Yok
] - HSK t clkarin
YUkseltici
2)

18 Teknik 6zellikler




Tablo 20. Termal kisitlama destek matrisi (devami)

Is1 emici
Sabit " N . : : islemci/
ey Yiikselticil | Islemci | GPU Maksimum | Maksimum | Fan A s DIMM Fan
sirticiiler | - adedi |adedi [205W 205 W tiri |0 |kapag: E'M"!’ kapagi
in sayisi islemci (CPU | islemci (CPU apagi
172) 3/4)
8x25ing |8 PCle 4U Evet
SAS/ (X16 PCle yUksekliginde (maks.
SATA | Viksettici L 2u Hsk  |ATGPY gy
4 2 yUksekliginde standar | 6rtusunu Yok Yok
1/7X16 PCle
Yikseltici HSK t clkarin
Ukseltici (L biciminde)
2)
8x25ing |8 PCle 4U Evet
SAS/ (X16 PCle yUksekliginde (maks.
SATA | viksettici L 2u Hsk  |AUGPU gy
4 4 yUksekliginde standar | ortdsunu Yok Yok
1/X16 PCle
Yikseltici HSK t cikarin
2‘; selticl (L bigiminde)

Ortam sicaklik kisitlamalari

Asagidaki tabloda, 30°C'den dustk ortam sicakligi gerektiren yapilandirmalar listelenmektedir.

@ NOT: Uygun sogutma saglamak ve sistem performansini etkileyebilecek asir CPU galismasini énlemek igin ortam sicaklidr limitine

uyulmalidir.

Tablo 21. Yapilandirmaya gore ortam sicakligi kisitlamalari

Sistem Arka panel CPU Termal CPU i1s1 emicisi | Fan tipi GPU Ortam
Tasarim Giicii kisitlamasi
(TDP)
PowerEdge 24 x2,5in¢ SAS/ | 205 W'a kadar 2U yukseklikte Standart fan >1 gift- 30°C
R940xa SATA +8x25ing HSK + 4U geniglikli/tek
SAS/SATA yUkseklikte HSK geniglikli
8 x 2,5 ing SAS/ 205 W'a kadar 2U yukseklikte Standart fan =1 ¢ift- 30°C
SATA HSK + 4U geniglikli/tek
yUkseklikte HSK geniglikli

Partikul ve gaz kirliligi teknik ozellikleri

Asagidaki tabloda herhangi bir ekipman hasarindan veya partikil ve gaz kirlenmesinden kaynaklanan arizalardan kaginimasina yardimci olan
sinirlamalar tanimlanmaktadir. Pargacik veya gaz kirliligi seviyeleri belirtilen sinirlamalari asarsa ve ekipman hasari veya arizaslyla sonuglanirsa
gevre kosullarini diizeltmeniz gerekebilir. Cevresel kosullarin iyilestirilmesi mUsterinin sorumlulugundadir.

Tablo 22. Partikul kirliligi teknik degerleri

Partikiil kontaminasyonu

Ozellikler

Hava filtreleme

%95 Ust guvenlik siniryla 1ISO 14644-1 uyarinca ISO Sinif 8 ile tanmlanan veri merkezi hava filtrasyonu.

(| NOT: ISO Sinif 8 kosulu, yalnizca veri merkezi ortamlari igin gegerlidir. Hava filtreleme gereksinimi,
veri merkezi diginda kullanim i¢in tasarlanmig BT ekipmani, ofis veya fabrika gibi ortamlar icin gegerli
degildir.

®| NOT: Veri merkezine giren havanin MERV11 veya MERV13 filtrelemesi olmalidir.

iletken toz Havada iletken toz, ¢inko teller veya diger iletken parcaciklar bulunmamalidir.
®| NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan ortamlar i¢in gecerlidir.
Asindirici toz e Havada asindirici toz bulunmamalidir.
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Tablo 22. Partikiil kirliligi teknik degerleri (devami)

Partikiil kontaminasyonu

Ozellikler

e Havadaki toz kalintisinin havadaki nem ile eriyebilme noktasi %60 bagdil nemden az olmalidir.

®| NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan ortamlar igin gegerlidir.

Tablo 23. Gaz kirliligi teknik degerleri

Gaz icerikli kirlenme

Ozellikler

Bakir par¢a asinma orani

ANSI/ISA71.04-2013 uyarinca Sinif G1igin <300 A/ay.

GUmUs parca asinma orani

ANSI/ISA71.04-2013 uyarinca <200 A/ay.

®| NOT: Maksimum agsindirici kirletici dizeyleri <%50 bagil nemde 6lgUlmustar.
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